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Abstract (en)
[origin: US4870378A] An electromagnetic relay includes an elevated measuring point provided on an armature, the measuring point being applied
to a rivet which fastens the contact spring to the armature. A flat sensor contacts the elevated measuring point to undertake precise measurement of
the force-path characteristic of the armature. A method for manufacturing the relay is also provided.

Abstract (de)
Es ist bekannt, bei elektromagnetischen Relais die Kraft-Weg-Charakteristik dadurch zu messen, dafl mit einem spitzen MeBtaster gegen den
Anker gedriickt wird. Dabei beeintrachtigen Positionsfehler der Spitze des Mef3tasters die MeBgenauigkeit. Um eine genaue Messung der Kraft-
Weg-Charakteristik ohne groBen Positionierungsaufwand vornehmen zu kénnen, wird am Anker (4) ein erhabener MeBpunkt (11) vorgesehen,
der an dem Niet (12) zur Befestigung der Kontaktfeder (6) angeformt sein kann. An diesem erhabenen MeBpunkt (11) kann mit einem Flachtaster
(10) gemessen werden, ohne daf3 dieser mit seiner Achse genau positioniert werden muf3. Derartige Relais erlauben insbesondere in der
GroBserienfertigung eine einfache Kontrolle der Kennwerte.
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